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一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2023年中国印制电路板制造产业市场竞争现状调查与投资战略评
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道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实
践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
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二、报告目录及图表目录

         据Prismark的统计数据，全球PCB市场约600亿美元，而近五年增长均不超过3%。
2015年受需求疲软、库存调整、货币贬值等因素的影响甚至下滑2.23%，尽管其后有

所回暖，却仍仅取得微小增幅，市场整体成长较为缓慢。  
 

成长缓慢的根本原因在于以智能手机为主的PCB传统动能已显疲态。智能手机过去一
直是PCB行业的主要驱动力，经历了快速渗透的爆发期之后，逐步进入存量时代，未来恐难
再现2G换3G的辉煌，智能手机行业正式步入下半场。而随着移动互联网时代到来，PC计算
平台的地位也迅速被移动终端取代，相当多的用户由PC分流向移动终端设备，全球PC出货
量自2011年开始持续走低。平板电脑整体亦需求不振。PCB在传统领域增速向下换挡趋势
基本确定。 
 图：PCB传统下游终端全球出货量（亿台）

旧动能的退潮往往意味着新动能的萌发，以汽车电子为代表的下游新兴需求正在逐步
接棒，驱动PCB再次成长。可以发现，过去几年尽管PCB需求整体不振，但汽车电子却是行
业中为数不多的几个亮点之一，始终保持稳定高速增长。据Prismark 对PCB下游各终端市
场产值的预测，2016年-2020年增长最快的领域将出现在工控和汽车电子上，CAGR分别达
4.9%和4.3%。 

与传统汽车相比，新能源车对电子化程度的要求更高，电子装置在传统高级轿车中的
成本占比约25%，在新能源车中则达到45%-65%；而一套ADAS又将带来2000-4000美元的
汽车电子新需求。在电动化和智能化双轮驱动之下，汽车电子市场迅速扩大，近年均维持着
15%以上的年增长率，相应地也带动车用PCB市场持续向上。因此汽车联网、娱乐、节能和
安全四大趋势的背后实质都是电子化。作为电子化不可或缺的PCB将深度受益新动能，未来
成长趋势非常明确。 
图：全球PCB产值及增速 
图：2016年PCB全球市场下游应用分布情况 
图：全球汽车PCB产值及增速
图：2015-2020年PCB各下游全球产值CAGR预测

汽车板以4-8层多层板为主，安全性要求严格，进入门槛高。汽车板以4-8层多层板为
主，其中安全系统和动力系统对安全性的要求非常严格，零不良率是基本要求，进入门槛高
。例如汽车安全系统，传统的汽车安全系统主要采用金属基板，而随着汽车ADAS渗透率的
提高，对高频PCB板的需求将越来越多。高频PCB要求采用PTFE陶瓷材料，目前只有美国
、欧洲等大厂才有能力完成。而动力系统的发动机相关器件则要承受-40~+1500℃甚至2000
℃以上的温度变化，甚至还要承受复杂环境的考验，包括防冲击，防水，防震动等，因此新
型的耐高温陶瓷基板成为必须。最为常用的是高温共烧（氧化铝）陶瓷PCB ，其基板材料
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烧结温度在1600°C左右，导体是高熔点的钨或钼，可以同时烧结在一起，相关PCB产品主
要由德国的Schweizer、Duwel、Wurth、美国的TTM、日本的CMK与Meiko等供应。 
表：PCB下游应用对各类PCB的需求

相比于厮杀激烈的传统PCB市场，汽车板无疑是蓝海市场。汽车PCB准入门槛高，要
经过一系列的验证测试，认证周期通常长达2-3年，而一旦通过认证并稳定供应一两个产品
周期后，厂商一般不会轻易更换供应商，汽车板厂商因此会享有稳定的毛利率和业绩成长。
在消费电子市场饱和竞争后，PCB厂商也更有愿意转做高毛利的汽车PCB，完成产品组合的
升级。 

我们认为，随着消费电子产业步入高原平台期，未来PCB行业成长将持续分化，行业
增长动能将逐步转移到汽车电子等新兴需求上。汽车电子对PCB的驱动效应将日趋显著。

观研天下发布的《2018-2023年中国印制电路板制造产业市场竞争现状调查与投资战略
评估研究报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业
发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总
署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所
处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相
关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，
制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进
行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据
等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局
及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格
数据主要来自于各类市场监测数据库。
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（1）企业概况
（2）主营业务情况分析
（3）公司运营情况分析
（4）公司优劣势分析
5.2.7沪士电子股份有限公司经营情况分析
（1）企业概况
（2）主营业务情况分析
（3）公司运营情况分析
（4）公司优劣势分析
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5.2.8深圳市兴森快捷电路科技有限公司经营情况分析
（1）企业概况
（2）主营业务情况分析
（3）公司运营情况分析
（4）公司优劣势分析
5.2.9天津普林电路股份有限公司经营情况分析
（1）企业概况
（2）主营业务情况分析
（3）公司运营情况分析
（4）公司优劣势分析
5.2.10广东超华科技股份有限公司经营情况分析
（1）企业概况
（2）主营业务情况分析
（3）公司运营情况分析
（4）公司优劣势分析

第六章：印制电路板制造行业投资分析及建议
6.1印制电路板制造行业投资特性分析
6.1.1印制电路板制造行业进入壁垒分析
6.1.2印制电路板制造行业盈利模式分析
（1）采购模式
（2）生产模式
（3）销售模式
6.1.3印制电路板制造行业盈利因素分析
6.2印制电路板制造行业投资兼并与重组整合分析
6.2.1印制电路板制造行业投资兼并与重组整合概况
6.2.2外资印制电路板制造企业投资兼并与重组整合分析
6.2.3国内印制电路板制造企业投资兼并与重组整合分析
6.3印制电路板制造行业投资机会与投资风险分析
6.3.1印制电路板制造行业投资机会分析
（1）4G技术推广
1）运营商发展情况
2）4G用户数量预测
3）4G终端需求规模预测
（2）柔性电路板普及
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6.3.2印制电路板制造行业投资风险分析
6.4印制电路板制造行业投资建议
6.4.1印制电路板制造行业投资价值
6.4.2印制电路板制造行业投资方式建议
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图表8：2017年全球产能前十企业产能占比图（单位：百万美元）
图表9：2016全球产值一亿美元以上PCB企业区域集中度（单位：家）
图表10：美国MULTEK集团分析
图表11：惠亚（VIASYSTEMS）集团分析
图表12：森米纳集团（Sanmina-SCI Corporation）分析
图表13：日本株式会社藤仓（Fujikura）分析
图表14：日立化成工业株式会（HITACHICHEMICAL）分析
图表15：2016-2017年全球各地区PCB产值（单位：亿美元，%）
图表16：2017年全球各区域PCB产量比重图（单位%）
图表17：2017年全球PCB前百企业产能区域分布（单位：百万美元）
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